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Abstract (en)
[origin: ES8307155A1] An apparatus for punching a hole in a paper web, in particular for the production of liquid packs, has a movable punch which
can be pressed against a counter-plate and which has a circular blade at its tip. In accordance with the invention, to permit the desired hole to be
punched into the packaging material to the desired depth, using simple means, the punch has a rotationally driven cutter head. Due to the rotary
movement of the punch or the blade-forming edge at the tip of the punch, the blade is no longer merely pressed into the paper web, as in previously
known punching apparatuses, but in accordance with the invention it is rotated perpendicularly to the pressing movement, giving a cutting effect as
when using a knife.

Abstract (de)
Eine Vorrichtung zum Einstanzen eines Loches in eine Papierbahn, insbesondere für die Herstellung von Flüssigkeitspackungen, weist einen
beweglichen, mit Druck gegen eine Gegenplatte führbaren Stanzstempel mit kreisrundem Messer an seiner Spitze auf. Zur Ermöglichung
des Einstanzens des gewünschten Loches mit einfachen Mitteln bis in die gewünschte Schichttiefe des Verpackungsmaterials hinein ist
erfindungsgemäß vorgesehen, daß der Stanzstempel einen drehbar angetriebenen Schneidkopf aufweist. Durch die Drehbewegung des
Stanzstempels bzw. der das Messer bildenden Kante an der Spitze des wird das Messer nicht mehr wie bei bisher bekannten Stanzvorrichtungen
nur in die Papierbahn hineingedrückt, sondern erfindungsgemäß wird es senkrecht zu dieser Druckbewegung gedreht, und es ergibt sich ein
Schneideffekt wie bei der Benutzung eines Messers.
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